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2. ��ก���ก	
�
�ก���
ก�� 

2.1 ��	������	�������	ก	
��� !	��"#�$
���� 

������ �	
��� ���������ก�����ก�� (���������) ��
ก�� (�
 �) ((������)) ��&������#�����	�*+,-*��.$�"���#$ 22 
/��"
� 2538 ��� (1) ก�3!45&����
� (2) ������ ��������# 6�77���� �$��� (���������) ��
ก�� ((TATL)) (3) Itochu 
Corporation 6�� (4) Multichip Assembly Inc. �7.$����ก��/3�ก������&
+4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก�� (Electronics 
Manufacturing Services ��.� EMS) ���U�����6�ก ������#�3�������#��6���3� �
��6�&"��
�"� 45 �&
��
�  	!�
U��V 
2541 ��������&��
����ก
��������+��&
+ก
�W.��3&�6���7�$�3� ���ก�3!�3X��-ก � �ก3� ��&�,&
Y.*��3&��#$ก�3! TATL W.���5!
��*+�� 6��U��V��#�"ก����*� SIIX Singapore Pte. Ltd. ��&�,&
��]�45&W.��3&�,�+������ ���W.��3&����
X�&���� 7  ��ก�
ก�#* U�
�V 2547 ��������&��
����ก
�,
��3&��7�$�3�U�&ก��ก��ก
�6��7��ก+
�,�+������ �!+4�U�& X "���#$ 15 ก�ก_
� 2552 45&W.��3&�
���ก,�+���������ก���&"� (1) ก�3!�3X��-ก � �ก3� (2) ก�3!ก��ก
�6��45&����
� 6�� (3) 7��/�	�/3�ก�� ���#����!"�ก
�
W.��3&��&���� 56.54, 18.45 6�� 13.66 	
��
��� 

	��������"�
ก"!
 10 �V�#$4!
�
 ��������&7�c�
	�"��+��ก�
���]���-$+U�����������&
+4��	6�����ก�� �*��!"�
�����ก�����ก���#$#��������#ก
�4��	�������#$�3�U���ก ������U�&���ก
�����&
+4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก��6ก!ก�3!
�5ก�&
Y-$+���ก���&"������������ก�����ก�� �*���
,�+��ก ����������

�WU�&���ก
�6�����"+�� �"W-+ก
��!"��ก6��6��
7�c�
4��	d�Xe� �*��!"������ก�����ก�� (Joint Innovation) ���"!
+�5ก�&
6���#"��"ก� �*���
,�+������ �&"���������#6��
���.$�+��ก��#$������ ������#ก�
��+ก
�4��	U��!"�,�+ Microelectronic Module Assembly ((MMA)) ���
X 80 �&
� �*�	!��V 
6��U��!"�,�+ Integrated Circuit ((IC)) Packaging ���
X 700 �&
� �*�	!��V ����

�W4��	 �*��!"������ก�����ก���#$
��
ก��
� U��h��3��� ������#��++
� 2 6�!+ Y-$+	�*+��5!�#$����3	�
�ก���
+����� ��+�"��7�������#��3/�
 �����++
�6�!+
6�ก	�*+��5!����.*��#$ 4 ��! #7.*��#$U &�����*+�����
X 3,500 	
�
+�	� 6����++
�6�!+�#$ 2 Y-$+��&
+6�&"������.$��V 2548 6��
��&��i���
����ก
�4��	�.$��V 2549 	�*+��5!����.*��#$ 13 ��! ���#7.*��#$U &�����*+�����
X 22,000 	
�
+�	� 

ก
����#$��6��+6��7�c�
ก
��#$��
��k�ก#$�"ก��ก
����ก��/3�ก��6��ก
�����
�+
�,�+������ #��+�#* 

ก!���V 
2541 

� �������!"ก�������� GE Sensing ����������m����ก
 U�ก
��3ก���ก6��7�c�
4��	d�Xe� Micro-Electro-
Mechanic Systems (MEMS) �#$U &��
��������	�"�"��6�+�����
+ (Tire Pressure Monitoring System 
��.� TPMS) U��3	�
�ก���W��	� ���

�W4��	U�� �+7
X� ��  

2541 � ��������&U &��������# FCOG (Flip Chip on Glass) 6�� FCOF (Flip Chip on Flexible Circuit) ��
����
ก
�4��	6�����ก�� LCD Module Y-$+��������#�#*��]���������#,�*��5+U�ก
�4��	6�����ก��4��	d�Xe�
�����ก�����ก�� 

� ��������&��ก6��6��7�c�
 MMI (Man Machine Interface) Module �7.$�4��	6�����ก��4��	d�Xe�
�����ก�����ก��U�&�5ก�&
U��3��� 

2542 � ��������&���ก
������+
	�m
���������
�6�����ก
��3Xd
7 ISO 9001 ��
����ก
�4��	6�����ก��
 �*��!"������ก�����ก�� (Microelectronics Module Assembly) ����d� TAB, Flip Chip, Chip on Board 
(COB), Chip on Flexible Circuit (COF), Ball Grid Array (BGA) 6�� Surface Mounted Technology 



������� 2 
���������ก���ก������  ������ �	
��� ���������ก�����ก�� (���������) ��
ก�� (�
 �) 

��������� 2 ��ก��ก�����ก�
���ก�� 

�!"��#$ 2 ��&
�#$ 9 

(SMT) 6��ก
�4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก����
����4��	d�Xe��t7
���!
+ (Captive Line 
Assembly)  

� ���������$	&���ก6��6�����ก���3�ก�X� 6�����.$�+.���
����U &U�ก���"�ก
�4��	6�����ก�� �*��!"�
�����ก�����ก��,�+��������+ ��.$�+�
ก�3�ก�X�6�����.$�+.���+ก�!
"�
�	&�+#ก
�7�c�
6�����6��+U�&
��
��ก��ก���"�ก
�4��	,�+������ ����3�ก�X�6�����.$�+.���+ก�!
"���ก���&"� 
- Auto hot bar soldering machine (11 systems) 
- LCD heat seal bonding (10 systems) 
- Auto soldering metal shield machine (5 systems) 

� ����������&
+4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก��U�&ก�������� �*���
��
������� �
��� !� Checkpoint 
Alcatel 6�� NEC ��
����4��	d�Xe�  RFID 6�� LCD Module Assembly 

2543 � ��������&����
+"�� Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) �
ก Alcatel ��
����ก
�4��	6��
���ก�� �*��!"������ก�����ก���#$U &��]��!"����ก��,�+�����7�����.$���#$,�+ Alcatel �������&
�
ก������#
�3Xd
7��5!U��������&,�+��#� Y-$+ Alcatel �

�W��
����&
�,&
�5!����ก
�4��	����!	&�+4!
�ก
�	�"����
�#ก���*+ 

� ��������&�!"ก���5ก�&
 ��&6ก! NEC, Alcatel 6�� Sony-Ericsson U�ก
���ก6��6��7�c�
���.$�+.���
����
U &U�ก���"�ก
�4��	Y-$+ �"W-+ 
- FOG (Flex on Glass) alignment & pre-bonding machine (9 systems) 
- FOG final bonding machine (10 systems) 
- MMI Module testers �!+��กU�&ก���5ก�&
U��3���
กก"!
 200  3� 

2544 � ��������&���ก
������+
	�m
���������
�6�����ก
���$+6"��&� ISO 14001:1996 ��
����ก
�4��	6��
���ก�� �*��!"������ก�����ก�� (Microelectronics Module Assembly) ����d� TAB, Flip Chip, COB   
COF, BGA 6�� SMT 6��ก
�4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก����
����4��	d�Xe��t7
���!
+ 
(Captive Line Assembly) 

2545 � ��������&���ก
������+
	�m
���������
�6�����ก
��3Xd
7 ISO 9001:2000 Y-$+��]�ก
������กXe�

	�m
�	
 ISO  

� ��������&���$"����6��7�c�
ก
�4��	 �*��!"��� ���ก�����ก����
�������.$�+�6ก������  (Computed 
Tomography Scanner) �!"ก�� GE Design Center 45&4��	 �*���
,�+����������m����ก
 �����������&
��ก6��U��!"�,�+ detector module Y-$+��
��&
�#$��]�	�"�����+�#���กY�����
���#$����]���kk
X����	�� 

� ��������&��
����ก
����#$��5��!
�3&��#$	�
�"&�
ก 10 �
�	!��3&� ��]� 5 �
�	!��3&� 

� ��������&��
����ก
��7�$�3� �
��6�&"�
ก 182.50 �&
��
���]� 273.75 �&
��
� ���ก
���ก�3&��
�k
��
�"� 18.25 �&
��3&� (5��!
�#$	�
�"&�3&��� 5 �
�) U�&45&W.��3&����U���	�
�!"� 2 �3&����	!� 1 �3&�U�! 

� ��������&��
����ก
�������#��6���d
7��]��������
 ���
ก�� ���U & .$�"!
 (������ �	
��� ����
�����ก�����ก�� (���������) ��
ก�� (�
 �)) �.$�"���#$ 20 ก�ก_
� 2545 

2546 � ���������ก�� Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules ��
�����������7�����.$���#$ 
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2547 � ���$��
����ก
�ก!���&
+��++
�6�!+�#$ 2 U���.��ก�
� 2547 ����.*��#$ 13 ��!  

� U�ก
���� 3U�k!�
�k45&W.��3&����*+�#$ 1/2547 �.$�"���#$ 27 ก�
� 2547 ��&#	���3�	�U���.$�+	!
+ | ��+�#* 
- ���3�������#���
ก 408.75 �&
��
� ��]� 273.75 �&
��
� ���ก
��ก���ก�3&��
�k��
�"� 27 

�&
��3&��#$��+�!��& �
�� 
- U�&�3&��h�4�6ก!45&W.��3&����U���	�
�!"� 5 �3&����	!� 1 �3&�U�! 
- �7�$�3�������#���
ก 273.75 �&
��
� ��]� 463.50 �
� ���ก
���ก�3&��
�k��
�"� 37.95 �&
�

�3&� �#$#5��!
�#$	�
�"&�3&��� 5 �
� �7.$� (1) ��+���ก
��������3&��
�k��
�"� 10.95 �&
��3&�U�&6ก!45&W.�
�3&����U��5�,�+�3&��h�4� (2) ����,
��3&��
�k��
�"� 3.65 �&
��3&� U�&ก��ก��ก
�6��7��ก+
�
,�+������ 6�� (3) ����,
��3&��
�k��
�"� 23.35 �&
��3&�U�&6ก!��� 
 ���$"�� 6��U�ก�X#�#$#�3&�
���.��
กก
�����,
�6ก!ก��ก
�6��7��ก+
�,�+������ U�&�X�ก��ก
���
�3&��#$���.���*�
����
,
�U�&6ก!��� 
 ���$"����& 

� U���.����
�� 2547 ��������&����,
��3&��
�k��
�"� 3,297,870 �3&� U��
�
�3&��� 5.40 �
� �"
��]��+�� 17.8 �&
��
�U�&6ก!ก��ก
�6��7��ก+
� 6����&������#�����#$��6��+�3� �
��6�&"�
ก 328.50 
�&
��
� ��]� 344.99 �&
��
� 	!�ก����"+7
X� ���.$�"���#$ 23 ��
�� 2547 

� ��������&����&
+���ก��6����ก6��ก
�� .$�	!� TFT Display Module Y-$+��]���������#U�!�!
�3�,�+��
�����7�����.$���#$U�,X���*� 

� ��������&���$��
����/3�ก���ก#$�"ก�� Hard Disk Drive ก���5ก�&
�
�U�k!,�+��ก��������-$+  

� ��++
�6�!+�#$ 2 ��&������/������ ���
กก
��!+����ก
��+�3��
ก�X�ก��ก
��!+����ก
��+�3�6�!+
��������� (BOI)  ��
����ก
�4��	4��	d�Xe� LCD Module, Integrated Circuit (IC) 6�� Printed Circuit 
Board Assembly (PCBA) 

� ��������&����
+"�����#�k�+���
กก
����ก"��"�	ก���#��!�6�!+ 
	� (Thailand~s Best Technology 
Innovation) ��
����������,�
����ก6��,�
�ก�
+ Y-$+������ Accenture, The Nation, Innovation 
Development Fund 

� ������ก!�	�*+	�"6��ก
�,
�U�	!
+������ ��&6ก! ������ Stars Microelectronics USA, Inc. U�Y���ก�� 
"������ ���m6���������#� ����������m����ก
 Y-$+��������&�!"�+�3�	
ก��3�/�U�ก
���
����ก
��
+
ก
�	�
�6��,�
�m
��5ก�&
 ���7�
�
	��	!��5ก�&
���	�+
ก,-*� 

2548 � ��������&,�
�/3�ก����U�ก�3! IC Packaging U���ก�X� Standard Package Y-$+��]�ก
�ก���
��"

��#$�+U����+��&
+�
���&,�+������ 

� ��++
�6�!+�#$ 1 ��&���ก
������+�3Xd
7����&

	�m
� ISO/TS16949 � Second Edition ��
����
4��	d�Xe�ก�3!�3	�
�ก���
���	� Y-$+��]������#$�����+�3Xd
7����&
�#$��]��#$�������!
+ก"&
+,"
+U�
�3	�
�ก���
���	�  

� ��������&�!"7�c�
6����ก6��	�"4��	d�Xe��!"ก���5ก�&
 ��&6ก! ������ Fabless �
���-$+ ��
����
4��	d�Xe� TouchPad ��
������7�"�	��� Note Book 6�� Touch Screen �������7��.�W.� 
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2549 � ��������&���$��
����ก
�4��	U���++
�6�!+�#$ 2 ���#7.*��#$U &�����*+��*� 22,000 	
�
+�	� 6��#ก�
��+ก
�
4��	���$	&����
X 550 �&
� �*�	!��V �7.$�4��	U���ก�X� Mass Production U�&6ก!�5ก�&
 

� ��������&���ก
������+
	�m
���������
�6�����ก
���$+6"��&� ISO 14001:2004 ��
������++
���*+ 2 
6�!+ Y-$+��]�ก
���i���ก
��
+/3�ก��,�+������U�&��]��#$�����,�+ก�3!�������
+����ก
 6���3��� ���
�

�W�!+����&
����+�������#$#,&�ก�
����&
���$+6"��&�  

� ��++
�6�!+�#$ 1 ��&������/������ ���
กก
��!+����ก
��+�3��
ก�X�ก��ก
��!+����ก
��+�3�6�!+
��������� (BOI)  ��
����4��	d�Xe� �*��!"������ก�����ก�� ��&6ก! PCBA, Touch Pad Module 6�� 
Optical Mouse Sensor 6��4��	d�Xe� IC Packaging 

� ��������&�!".��
+ก
��&
ก�� ������ Smart Electronics U������������� �7.$���]� !�+�
+U�ก
��

�5ก�&
�#$��5!U�d5�d
��3���  

� ��������&�!"7�c�
4��	d�Xe� Wireless Optical Sensor ก�� EM Microelectronics (Swatch Group) 

� ��������&�����kk
��$+Y.*��
ก ON Semiconductor ��
����4��	d�Xe� IC Packaging 

2550 � U�ก
���� 3"��
�k45&W.��3&����*+�#$ 2/2550 �.$�"���#$ 10 ก���
�� 2550 ��&#	���3�	�U���.$�+	!
+ | ��+�#* 

- ���3�������#���
ก 463.50 �&
��
� ��]� 344.99 �&
��
� ���ก
��ก���ก�3&��
�k��
�"� 23.70 
�&
��3&��#$��+�!��& �
�� 

- U�&�3&��h�4�6ก!45&W.��3&����U���	�
�!"� 5 �3&����	!� 3 �3&�U�! 

- �7�$�3�������#���
ก 344.99 �&
��
� ��]� 736.00 �&
��
� ���ก
���ก�3&��
�k��
�"� 78.20 
�&
��3&� �#$#5��!
�#$	�
�"&�3&��� 5 �
� �7.$� (1) ��+���ก
��������3&��
�k��
�"� 41.40 �&
��3&�U�&6ก!
45&W.��3&����U��5�,�+�3&��h�4� (2) ����,
��3&��
�k��
�"� 36.80 �&
��3&�U�&6ก!��� 
 ���$"�� 

� ��������&����
+"���
+�&
��3Xd
7�#$#�!"��5k��#�	$�
�3��
กก
�4��	 �*��!"� Click Wheel Interface �#$U &U�
���.$�+��!� MP3 �
ก������ Fabless �
���-$+ Y-$+��]������� �*���
,�+��ก 

� ��������&�����kk
��$+Y.*��
ก Impinj 6�� California Micro Device (CMD) ��
����4��	d�Xe� IC 
Packaging 

� ��������&�!"7�c�
4��	d�Xe� Clear Pad Sensor ก�� ������ Fabless �
���-$+ Y-$+��]���������#U�!�!
�3�
��
���������7��.�W.�6�� Smart Phone 

� ��������&�!"7�c�
4��	d�Xe� Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) Y-$+��
��U &ก���3�ก�X�
ก
�67��� ก�� GE Sensing   

2551 � U�ก
���� 3"��
�k45&W.��3&����*+�#$ 1/2551 �.$�"���#$ 15 ก�
� 2551 ��&#	���3�	�U���.$�+	!
+ | ��+�#* 

- ���#$��6��+5��!
�3&��#$	�
�"&�
ก 5 �
�	!��3&� ��]� 2 �
�	!��3&� ������#$��6��+�3�������#���3&�
�
�k�
ก 147,200,000 �3&� ��]� 368,000,000 �3&� 

- ���#$��6��+��
�"��3&��#$��
��!
�U�&6ก!��� 
 ���
�"� 36,800,000 �3&� 5��!
�3&��#$	�
�"& 5 �
�	!�
�3&� ��]���
�"��3&��#$��
��!
�U�&6ก!��� 
 ���
�"� 92,000,000 �3&� 5��!
�3&��#$	�
�"& 2 �
�	!��3&� 
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� ��������&����
+"���3Xd
7�#$#4�+
������#$��
ก������ NEC Infrontia Thai Limited U�m
���#$��]�45&4��	
 �*��!"� (Supplier) U�ก��ก�� Total Supplier Chain Management 

� ��������&����
+"�� Performance Achievement Award �
ก �5ก�&
�#$��]�������4��	 Hard Disk 

� ��������&�����/���	�ก
�������m� 3���"���6�ก�3X��ก�X�����7��/3�7. ��.����4��	d�Xe��3	�
�ก�� 
�.$� | 6������
 

� ��������&�����/���	������"��36��,�
���
�������.$�+���6�ก�#4��	d�Xe� ����7.  ��.����7�
�	�ก
���U &��!"���+�"��3��
� | 	�"7�&�ก��  

� ��������&�!"7�c�
4��	d�Xe� MEMS Y-$+��
��U &ก��W3+����d���&
�,&
+ (Side Airbag) ก�� ELMOS 
Semiconductor AG 

� ��������&�!"7�c�
4��	d�Xe� MEMS Y-$+��
��U &ก�� �3�ก�X�"���"
������.$�+��	��#�Y� (Diesel Fuel 
Tank Pressure Sensor) ก�� BOSCH GmbH 

2552 � �.$�"���#$ 20 ก�
� 2552 ��������&��
ก
�Y.*��3&�U������� Stars Microelectronics USA, Inc �7�$�	�
��
�"� 8 �&
��3&� ��
U�&U��h��3��������� Stars Microelectronics USA, Inc. #�W
����]��������!��,�+
���������������W.��3&��&���� 59 ,�+�3�������#�� �
��6�&" ��������&���$�����
+�ก
��+���" U��	�
�
�#$ 1 �V 2552    

� ��������&�!"7�c�
4��	d�Xe���	����t���� Intelligent Card ก�� Citala 

� ��������&�����kk
��$+Y.*��
ก ������ �*���
6�!+��-$+U�����m����ก
 ��
����4��	d�Xe����.$�+�������	���
���Y���7ก7
 (Portable Laser Projector) 

� ��������&�����kk
��$+Y.*��
ก Micrel ��
����4��	d�Xe� IC Packaging 

2.2 %	�
��ก	
�
�ก���
ก��#�$
���� 

���������ก��/3�ก������&
+4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก�� (Electronics Manufacturing Services ��.� EMS) 
U�&ก����&
,�+4��	d�Xe������ก�����ก�� (Original Equipment Manufacturer ��.� OEM) 45&����&
+4��	�3�ก�X������ก�����ก�� 
(Subcontractor) 6��45&����&
+��ก6��4��	d�Xe������ก�����ก�� (Fabless Company) �����ก�
ก������������&
+4��	6��
���ก�� �*��!"������ก�����ก���7.$��!+U�&ก���5ก�&
��*+U�������6��	!
+������ ��+#ก
��!"��ก6��6��7�c�
4��	d�Xe�ก��
�5ก�&
 (Joint Innovation) ��
U�&�

�WU�&���ก
��5ก�&
��!
+���"+���7.$����+	!��"
	&�+ก
�6��4��	d�Xe��#$��
ก��
� 
����#$4!
�
 4��	d�Xe����ก,�+������#ก
����#$��6��+	
�"
	&�+ก
�,�+	�
� ��
����U� !"+�V 2546  -  2547 4��	d�Xe�
���ก �.� ก
�4��	6�����ก�� �*��!"���&
�� LCD ��
���������7�����.$���#$ (LCD Module Assembly) Y-$+��]�/3�ก���!"���-$+
d
�U	& Microelectronics Module Assembly ��
����U��h��3���W-+6&4��	d�Xe����ก����+�+��]�ก
�4��	6�����ก�� �*��!"�
�����ก�����ก�� (Microelectronics Module Assembly) 6	!��#�"
��
ก��
�,�+ ���6���3!�4��	d�Xe�
ก,-*� ����
���&
�
กก
�4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก�� (Microelectronics Module Assembly) Y-$+�"��*+ก
�4��	6�����ก�� �*��!"�
�����ก�����ก����
���� Hard Disk 6�� ��
����4��	d�Xe��.$� | U��V 2551 6��+"� 6 ��.��6�ก �V 2552 #����!"��&���� 95.3 
6���&���� 94.4 ,�+�
���&�" 	
��
��� 
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�������

�WU�&���ก
�4��	6�����ก�� �*��!"�4��	d�Xe������ก�����ก�� (Microelectronics Module Assembly) U�&
4��	d�Xe������ก�����ก������d�	!
+ | �����������#�#$������U &U�ก
�4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก��#�"

��
ก��
� � !� ��������# SMT COB COF FCOF 6�� FCOG (ก���� !�����"��� "���#"$�#"ก����ก�
"�%&�&���'�ก��(��$'�
������� 2 ��������� 3.3.3)  ��ก�
ก�#* ��������+U�&���ก
����ก��6�������64+"+������
�" (Integrated Circuit Packaging 
��.� IC Packaging) ����

�WU�&���ก
���*+ก
����ก��6�������64+"+������
�"6��7.*�m
� (Standard Packaging) 
6�����ก��6�������64+"+������
�"6��,�*��5+ (Advanced Packaging) Y-$+�"W-+ก
����ก��6�������64+"+��
����
�"6����������
���.$�+ก��3�d
� (Micro-Electro-Mechanic Systems ��.� MEMS) ��ก�
ก�#* ��������+�

�W��

ก���"�ก
����ก�� �*��!"�4��	d�Xe������ก�����ก�� (Microelectronics Module Assembly) 6��ก
����ก��6�������
64+"+������
�" (IC Packaging) 
4�4�
�ก��U���������#ก
�4��	6�� System in Package (SiP) Y-$+��
U�& �*��!"�
�����ก�����ก���#$4��	��&#,�
��#$���ก�+
ก  

������#ก��3�/�U�ก
���&
+,&���&���#��U�ก
�6,!+,�������&�ก
�4��	6�����ก��4��	d�Xe������ก�����ก�� ���U &
���.$�+��ก��#$#��������#U�ก
�4��	6�����ก���#$������ #�"
6!���
�5+Y-$+#�"
��
����.$���7#�+���
X 3 - 5 ����� 
�-+�

�Wก�
����3�"
+ �*��!"���&��!
+��5�X� �!+4�U�&�������

�W��&
+�"
6	ก	!
+U��&
��3Xd
7ก
�4��	�
ก
45&���ก��ก
��
��.$� |  6����.$�+�
ก��������&#ก
��+�3�U����.$�+��ก�7.*�m
��#$�

�W��+���ก
����#$��6��+,�+��������# 

��]��"�
ก"!
 6 �V �-+��
U�&������#�"
� #$�" 
kU���������#,�*��5+��+ก�!
" ���ก��ก���#"��"ก� �*���
,�+�������#$
�

�W�!"��ก6��6��7�c�
4��	d�Xe�ก���5ก�&
 (Joint Innovation) �-+��
U�&��������]���-$+U��������#$����&
+4��	6��
���ก�� �*��!"������ก�����ก�� �*���
,�+��ก �#$#�"
�

�WU�ก
�4�4�
�6������3ก	���������#ก
�4��	 �*��5+ �7.$�
	�����+�"
	&�+ก
�,�+�5ก�&
�#$	&�+ก
� �*��!"������ก�����ก���#$#��������#�#$������6��#�"
Y��Y&��
ก,-*� �7.$���
��U &
��]��!"����ก��,�+4��	d�Xe�,�*���
��#$#�"
ก&
"��&
�&
���������#��5!��� 	�"��!
+� !� ��������&��]�45&4��	��&
������
��4�����U &��������# Capacitive Touch Screen �
�6�ก,�+��ก Y-$+��&W5ก��

U &���*+6�กU������7��.�W.��#$�&� LG �3!� 
Prada �����������#��+ก�!
"#�"
�3X���	�7�����

�W�

�W����3�ก
���4����&��
��3�7�&�ก�� (Multi Touch) 
�

�W	�����+	!�ก
���4���
ก45&U &��&�"ก"!
 6��#�"
���
�
กก"!
 ��������# Resistive Touch Screen 6����� 
���	!�
��������#��+ก�!
"��&W5ก��

U &ก�������7��.�W.� Smart Phone �#$U &�����_���	�ก
��3�U�!�"W-+ iPhone, Google 
Android, Palm 6�� Blackberry Storm ��ก�
ก�#* �
กก
��#$������#���.$�+��ก��#$������6����������#ก
�4��	�#$���"+���-+
��&�����.�ก�
ก������ ������ �*���
6�!+��-$+U�����m����ก
 U�ก
�4��	 �*��!"���
�������.$�+��������	������Y���7ก7
 (Portable 
Laser Projector) Y-$+��]��"�	ก��U�!�!
�3� U���ก�X�� �+7
X� ����]����*+6�ก,�+��ก  

�
���&�!"�U�k!,�+������U��V 2551 
�
กก
���
ก
�	�
����	�+ก���5ก�&
 �����]�����!"����
X�&���� 96 
��ก���.��
ก��*� �������!�� 7��/�	�6��	�"6��ก
�	�
�����
ก
�	�
�U�&ก����������*+U��!"�,�+	�
�U�������6��
	�
�	!
+������ ���#�������!�� �.� Stars Microelectronics USA, Inc. ��]�	�"6����
��!
�6����
ก
�	�
�����
�5ก�&
U�
����������m����ก
 U��!"�,�+7��/�	�6��	�"6��ก
�	�
�,�+������# 3 �
� ��&6ก! SIIX Corporation 6�� Itochu 
Corporation U�������k#$�3�� 6�� Smart Electronics U������������� Y-$+#���.�,!
�������3	�
���$"��ก ��ก�
ก�#* 
7��/�	�6��	�"6��ก
�	�
���+������3�������U��&
�ก
�����
"�	W3���6��ก
�����
���.$�+��ก��#ก�&"�  

������#64��#$���,&
��W.��3&�U������� Smart Electronics 6����
ก
����#$�� .$���]������� Stars Microelectronics 
Europe GMBH U���
�	�7.$�U & .$�,�+������U�ก
���
	�
�U��"#��3��� 6��#ก
�W.��3&��7.$�U�&�

�W#�!"�U�ก
�ก�
���
����
�/3�ก���#$�����&�+ก����������& ���	�*+6	!�	�
��#$ 3 �V 2548 ��������&U�&�+��ก5&�.	!� ������ Smart Electronics ��]�
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��
�"� 50,000 �5�� 	
��kk
�,&
�!"�+�3� ����+��ก5&�.��+ก�!
"��W5ก6��+�d
7��]��3���.���3&�	!��.$�������#ก
���
����#�����#$�� .$���������]� ������ Stars Microelectronics Europe GMBH ��#���&��6�&" Y-$+,X��#*��5!U����"!
+��
����ก
� 

2.3 '�
$ 
(	$ก	
)*�+�(�,�ก��-�
���� 

 
� Stars Microelectronics USA, Inc. ��]�	�"6����
��!
�,�+������ ���ก!�	�*+,-*�U��V 2548 #��
��ก+
���5!�#$ Y���ก��"������ 

���m6���������#� ����������m����ก
 �����������&�,&
���!"�+�3�U�����!"��&���� 19 	!�
 �.$�"���#$ 20 ก�
� 
2552  ��������&��
ก
�Y.*��3&� U������� Stars Microelectronics USA, Inc �
ก45&W.��3&�����
+�!"� 	
�#$��&�����3�	��
ก
�#$��� 3�X�ก��ก
����������*+�#$ 4/2551 �.$�"���#$ 12 ก���
�� 2551 6���#$��� 3"��
�k45&W.��3&�,�+���������*+�#$ 
1/2551 �.$�"���#$ 16 ก�
� 2552 ��
�"� 8 �&
��3&� U��
�
�3&��� 0.001 ���#�k����m Y-$+��!
ก��5��!
�3&��#$	�
�"& �7.$�
�7�$����!"�ก
�W.��3&�U�&��]��&���� 59 ���45&�#$�3&��.$��#$���.� �.� ก�3!45&����
�,�+ Stars Microelectronics USA, Inc. Y-$+
�!��&��]��3����#$�
�#�"
,��6�&+�
+4������ ��ก�������� ��
U�&U��h��3��������� Stars Microelectronics USA, Inc. 
#�W
����]��������!��,�+������ �����������&���$�����
+�ก
��+���" U��	�
��#$ 1 ,�+�V 2552 

2.4  '�
$ 
(	$
	/01( 

���+��&
+�
���&,�+������U� !"+�V 2549 - 2551 6��+"�  36 ��.��6�ก�V 2552 #�
�����#�� ��+�#* 

&%�,����,���- ���,
���� 

�V 2549 �V 2550 �V 2551 
+"� 6 ��.��6�ก 

�V 2552  

7���
� �&���� 7���
� �&���� 7���
� �&���� 7���
� �&���� 
�
���&�
กก
�,
�         
   MMA � Hard Disk 6,923,575   86.87  10,253,933   87.75  10,173,347   83.76   3,565,478   77.09  
   MMA - Others  806,070   10.11   949,327   8.12   1,404,365   11.56   810,705   17.53  
   IC Packaging  220,019   2.76   397,437   3.40   430,087   3.54   174,670   3.78  
�
���&�
กก
�,
��" 7,949,664   99.75  11,600,696   99.28  12,007,799   98.87   4,550,852   98.39  
�
���&�
กก
����ก
� (1)  17,603   0.22   52,265   0.45   119,475   0.98   45,941   0.99  
�
���&�.$� |  2,513   0.03   32,367   0.28   18,282   0.15   28,429   0.61  

�"�
���& 7,969,780   100.00  11,685,328   100.00  12,145,556  100.00   4,625,222   100.00  
(1) �
���&�
กก
���ก6��4��	d�Xe� 

������ �	
��� ���������ก�����ก�� 
(���������) ��
ก�� (�
 �) 
(�3�������#�� 736 �&
��
�) 
(�3� �
��6�&" 552 �&
��
�) 

Stars Microelectronics USA, Inc. 
(�3�������#�� 20,000 ���#�k����m) 
(�3� �
��6�&" 20,000 ���#�k����m) 

�&���� 59 
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���+��&
+�
���& ������"!
�
���&�
กก
�4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก����
���� Hard Disk (MMA � Hard 
Disk)  #����!"�
กW-+���
X�&���� 85 ��!
+��ก��# ก
�7��
�X
�
ก5��!
�7�$ (Value Added ��.� VA Y-$+�
�W-+ �
���&
�
กก
�,
� ��ก�&"�	&��3�"�	W3���) ����&d
7�#$���&�����+��&
+6����ก�X�ก
�7-$+7�+/3�ก��,�+������W5ก	&�+
ก,-*� ��*+�#* 
��.$�+�
ก ก
�����
"�	W3����7.$�4��	6�����ก�� �*��!"������ก�����ก����*� �

�W6�!+��ก��]� 2 ��ก�X� �.� (1) ก
��#$�5ก�&

,�+������#ก
�����
"�	W3������ก�
+�!"�U�&6ก!������ (Consign) ��.$�+�
ก��]� �*��!"�7����6��#��ก�X��t7
���
�����5ก�&

6	!���
� Y-$+���������!����-ก"�	W3������ก��+ก�!
"��]�	&��3�ก
�4��	6������&
�+���.�6	!��!
+U� 6�� (2) ก
��#$�5ก�&
,�+
������#ก
�ก�
���6��!+Y.*�"�	W3��� ��.�#ก
�ก�
����
� .$�45&��
��!
�"�	W3������ก�#$��&���ก
���3�	� (Approved Vendor List 
��.� AVL) �������������]�45&���Y.*�"�	W3������ก��+ (Turnkey) Y-$+������������-ก��]�"�	W3������ก��]�	&��3�ก
�4��	6������&

�+���.� �&"���	3�#*  ก
�7��
�X
�
���&�
กก
�,
��
ก5��!
�7�$ ����]�ก
�7��
�X
�t7
��!"�5��!
,�+ �*��!"�
�����ก�����ก���#$�7�$,-*��
กก
�4��	6�����ก��,�+������ ����!��&��
�-+W-+��ก�X�ก
�����
6�����Y.*�"�	W3������ก Y-$+#
6	ก	!
+	
�
��5ก�&
 6���3!�4��	d�Xe� 6��ก
�����-ก��k #	
��ก�X�ก
�����
"�	W3������ก��+ก�!
" 6	!��!
+U� 

�� ����#!�%��"���#�.�/�ก$�#��ก��(��$0��1� 
�V 2549 �V 2550 �V 2551 +"� 6 ��.��6�ก�V 2552 

 
7���
� �&���� 7���
� �&���� 7���
� �&���� 7���
� �&���� 

5��!
�7�$         
   MMA � Hard Disk  163,273   30.02   215,592   26.09   223,976   21.30   80,543   16.16  
   MMA - Others  212,381   39.05   261,629   31.66   399,600   38.00   245,200   49.20  
   IC Packaging  148,090   27.23   264,437   32.00   290,191   27.60   98,217   19.71  
5��!
�7�$�"  523,744   96.30   741,658   89.76   913,766   86.90   423,960   85.08  
�
���&�
กก
����ก
� (1)  17,603   3.24   52,265   6.33   119,475   11.36   45,941   9.22  
�
���&�.$� |  2,513   0.46   32,367   3.92   18,282   1.74   28,429   5.70  

�"5��!
�7�$  543,860  100.00   826,290  100.00  1,051,523  100.00   498,329   100.00  

(1) �
���&�
กก
���ก6��4��	d�Xe� 

 

2.5 ��3	+�	/ก	
1!	������
ก�� 

2.5.1 ��-$��(�ก	
4��5����
�ก�6�7� -������8ก�
���ก 9 !	+
�4��5%��:9���5(�$,6(��
*��$��ก
��������'�'�/�6�7� ;$,�
ก	
4��5 (Advanced Technology Machineries and Equipments) 

�3	�
�ก�������ก�����ก����]��3	�
�ก���#$#ก
�6,!+,���!��,&
+�5+ ����t7
��3	�
�ก�������ก�����ก���#$U &
��������#ก
�4��	U������7.*�m
� � !� ก
�4��	64!�7�7�"+������
 (PCB) ��*+�#* ��.$�+�
กก
�4��	6�����ก�� �*��!"�
�3�ก�X������ก�����ก��U��������+ก�!
"U &�+���+�3��!
ก��ก ��+��*� ก
��,&

��]�45&4��	64!�7�7�"+������
�
�U�!U�	�
�
�-+��]���.$�+�#$�!�
ก�&"�� !�ก�� ��ก�
ก�#* ก
�6,!+,���&
�ก
�	�
��ก��U &�
�
	$�
��]����.$�+.���
��k Y-$+d
"�ก
�6,!+,��
��+ก�!
"�
��!+4�ก����	!�ก
�ก
�6,!+,��,�+������U��3	�
�ก���#*  

�������-+3!+��&�ก��3�/��&
��"
6	ก	!
+,�+4��	d�Xe� (Product Differentiation) 6��ก
���&
+,&���&���#��U�ก
�
6,!+,�������&�ก
�4��	6�����ก��4��	d�Xe������ก�����ก���#$	&�+U &���.$�+��ก��#$#��������#�#$������ 6��#�"
6!���
�5+ 
Y-$+��������&#ก
��+�3����.$�+��ก�7.*�m
��#$��+���ก
����#$��6��+,�+��������#�#$#��������#,�*��5+�"&��]��"�
ก"!
 6 �V �#ก��*+
��������&7�c�
ก���"�ก
�4��	U�&������ ��]����� 6��#
	�m
��
ก� �7.$�U�&�$�U���&"!
����&
�3ก �*�,�+��������&



������� 2 
���������ก���ก������  ������ �	
��� ���������ก�����ก�� (���������) ��
ก�� (�
 �) 

��������� 2 ��ก��ก�����ก�
���ก�� 

�!"��#$ 2 ��&
�#$ 16 


	�m
�6��	�����+�"
	&�+ก
�,�+�5ก�&
��&��!
+�5+�3�U��
�
�#$�

�W6,!+,����& ��
U�&U��h��3��� �5ก�&
�!"�U�k!,�+
��������]��5ก�&
��������#$U�&�"
��
��kU���.$�+�3Xd
7,�+����&
��]��h�������กU�ก
�	�����U���$+Y.*�����&
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